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做模拟电路时，大电流时需要注意线宽和电流的关系；数字电路，一般情况可忽略此项。

按照TI的电源芯片管理推荐的Layout,线宽an absolute minimum of 15 mils(0.381mm) per Ampere.

1Amp 40mil已经是老规则了，而且过于经验和保守。

电流线宽公式：

I=KT(0.44)A(0.75)

括号里面是指数

K为修正系数，一般覆铜线在内层时取0.024，在外层时取0.048
 （即多层板的表层和内层线宽）

T为最大温升，单位为摄氏度
A为覆铜截面积，单位为MIL(不是毫米，注意)

I为容许的最大电流，单位为安培
而且一般 10mil    1A；250MIL   8.3A
[image: image1.jpg]Trace Carrying Capacity
per mil std 275

Temp Rise i0C 20C 30C

w2[1 ]2 [zl [2 [12[1 |2
0z. |0z. |0z, |0z. | 0z. |0z. |0z. | 0z. | 02,

Copper

Maximum Current Amps

010 | 5 [10[1a |06 [12 |16 | 7 |15 |22
015 | 7 [12[16 |08 [13 [2.4 [1.0 |16 [3.0
020 | 7 [13]2.1 1017 [3.0 [12 |24 |36
025 | 9 [17]25 |12 ][22 (3.3 |15 |28 |40
020 |11 |19 |00 |14 |25 40 |17 |22 |50

050 [1.5[2.6[4.0 [20 36 [6.0 [2.6 [4.4 73

075 [2.0[3.5(5.7 [28 [4.5 [7.8 [3.5 [6.0 [10.0

100 [2.6 [42[6.9 [35 [6.0 [9.9 [4.3 [7.5 [12.5

200 [4.2 [7.0[11.5[6.0 [10.0[11.0]7.5 [13.0[20.5

250 5.0 [8.3[12.3[7.2 [12.3[20.0{9.0 [15.0[24.5

HRMEBWR: Inch
HERIR: WIL-STD-275 Printed Wiring for Electronic Equipment





